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Seat No. / Enrolment No.:  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering – SEMESTER – 4 (OLD) – EXAMINATION – Summer-2024 

 

Subject Code: 3345801 Date: 07-06-2024 

Subject Name: Advance Image Carrier 

Time: 02:30 PM TO 05:00 PM Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of non-programmable scientific calculator is permitted. 

6. English version is authentic. 

 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. Explain various types of Electroplating in short.  

 ૧. ઇલેક્ટ ર્ ોપ્લે્ી ાંગની વવવવધ  પધ્ધવતઓ વવષે  ્ાં કમ ાં સમજાવો.   

 2. Describe Cell structure of Electro-mechanical engraving in short.  

 ૨. ઇલેક્ટ ર્ ો વમકેવનકલ એન્ગ્રેવી ાંગન  સેલન ાં બાંધ રણ  ્ ાં કમ ાં વણણવો.   

 3. Which are the main types of Imagesetter? Explain in short.  

 ૩. ઇમેજ સે્રન  મ ખ્ય પ્રક રો કય  કય  ?  ્ાંકમ ાં સમજાવો.   

 4. List main types of Cylinder bases.   

 ૪. વવવવધ પ્રક રન  વસલીન્ગ્ડર બેઝની ય દી બન વો.   

 5. State process of preparing Cylinder for engraving.  

 ૫. વસલીન્ગ્ડર એન્ગ્રેવી ાંગ કરવ  મ ્ે તૈય ર કરવ ની પ્રવિય ન  તબક્ક ઓ જણ વો.   

 6. Explain about cell alignment in short.   

 ૬. સેલ એલ ઇનમેન્ગ્  વવષે  ્ાંકમ ાં સમજાવો.   

 7. Explain about Laser Engraving in short.   

 ૭. લેસર એન્ગ્રેવી ાંગ વવષે  ્ાંકમ ાં સમજાવો.   

 8. Describe Degreasing process with its requirements.  

 ૮. ડીરીઝીાંગની પ્રવિય  વવષે તેની જરૂરીય ત સ થે વણણવો.   

 9. Explain various types of Flexographic plates in short.  

 ૯. ફ્લેક્ષોર ફીક પ્લે્ન  વવવવધ પ્રક રો વવષે  ્ાંકમ ાં સમજાવો.   

 10. Explain about Matrix with its requirements.  

 ૧૦. મેવ ર્ક્ષ વવષે તેની જરૂરીય ત સ થે સમજાવો.   

    
Q.2 (a) Write process of Sheet Photopolymer plate making process. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) શી્ ફો્ોપોવલમર પ્લે્ બન વવ ની પ્રવિય  લખો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) Write disadvantages of Rubber molded plate. 03 

 (અ) રબર મોલ્ડેડ પ્લે્ન  ગેરફ યદ  લખો.  ૦૩ 

 (b) Explain advantages of CTP plate. 03 

 (બ) CTP પ્લે્ન  ફ યદ ઓ સમજાવો.  ૦૩ 

  OR  

 (b) Describe process of Transferring image on Gravure Cylinder.  03 

 (બ) રેવ્યોર વસવલન્ગ્ડર ઉપર ઇમેજ ર્  ન્ગ્્ફર કરવ ની પ્રવિય  વણણવો.  ૦૩ 

 (c) Explain Variable Cell size in short.  04 

 (ક) વેવરયેબલ સેલ સ ઇઝ વવષે  ્ાંકમ ાં સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  
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 (c) Write a short note on Matrix Mould.  04 

 (ક) મેવ ર્ક્ષ મોલ્ડ વવષે  ્ાં કનોાંધ લખો.  ૦૪ 

 (d) Explain Auto plate processor with its advantages.  04 

 (ડ) ઓ્ો પ્લે્ પ્રોસેસર વવષે તેન  લ ભ સવિત સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain Cell structure of Direct Laser engraving. 04 

 (ડ) ડ યરકે્ટ્ લેસર એન્ગ્રેવી ાંગન  સેલન ાં બાંધ રણ સમજાવો.  ૦૪ 

    
Q.3 (a) Describe workflow of Computer to film with neat sketch.  03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) કોમ્પપ્ય ્ર  ્  વફલ્મ નો વકણ  ફ્લો આકૃવતની મદદથી સમજાવો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) Describe about Cell Wall. 03 

 (અ) સેલ વોલ વવષે વણણવો.  ૦૩ 

 (b) Explain Screen angle created in electronic engraving.  03 

 (બ) ઇલેક્ટ ર્ ોવનક એન્ગ્રેવી ાંગમ ાં તૈય ર થત  ્િીન એન્ગ્ગલ વવષે સમજાવો.  ૦૩ 

  OR  

 (b) Describe relation between Dot size and Cell size.  03 

 (બ) ડો્ સ ઇઝ અને સેલ સ ઇઝ વચ્ચેનો સાંબાંધ વણણવો.  ૦૩ 

 (c) Describe Work flow of Internal Drum Image setter with neat sketch. 04 

 (ક) ઇન્ગ્ નણલ ડરમ પ્રક રન  ઇમેજ સે્રનો વકણ  ફ્લો આકૃવતની મદદથી સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain Fine Line production in Electronic Engraving. 04 

 (ક) ઇલેક્ટ ર્ ોવનક એન્ગ્રેવી ાંગમ ાં ફ ઇન લ ઇન ઉત્પ દન સમજાવો.  ૦૪ 

 (d) Write a short note on ‘Direct Laser Process’. 04 

 (ડ) ડ યરકે્ટ્ લેસર પ્રોસેસ વવષે  ્ાંકનોાંધ લખો.  ૦૪ 

  OR  

 (d) Write a short note on Laser Ablation. 04 

 (ડ) લેસર એબ્લેશન વવષે  ્ાં કનોાંધ લખો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Describe about Copper polishing.  03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) કોપર પોલીશીાંગ વવષે વણણન કરો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Write a short note on Matrix Mould. 03 

 (અ) મે ર્ર ીક મોલ્ડ પર  ્ાંકનોાંધ લખો. ૦૩ 

 (b) Describe properties and Compounds of Rubber Plate. 04 

 (બ) રબર પ્લે્ન  ગ ણધમો અને તત્વો વવષે વણણન કરો. ૦૪ 

  OR  

 (b) Write steps for Sheet Photopolymer Plate Making process. 04 

 (બ) શી્ ફો્ોપોલીમર પ્લે્ બન વવ  મ ્ેન  તબક્ક ઓ લખો. ૦૪ 

 (c) Explain equipments used for Liquid Photo Polymer Plate Making. 07 

 (ક) લીકવીાંડ ફો્ોપોલીમર પ્લે્ બન વવ  મ ્ેન  સ ધનો વવષે સમજાવો. ૦૭ 

    
Q.5 (a) Write Short note on Laser Engraved Plate for Flexography. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) ફલેક્ષોર ફી મ ્ે લેસર એાંરેવડ પ્લે્ બન વવ ની પદ્ધવત વવષે  ્ાંકમ ાં લખો. ૦4 

 (b) Describe about Copper Hardness. 04 

 (બ) કોપરની િ ડણનેસ વવષે વણણન કરો. ૦4 

 (c) Explain about Ballard Shell method in short. 03 

 (ક) બેલ ડણ  શેલ પદ્ધવત વવષે  ્ાં કમાં સમજાવો. ૦૩ 

 (d) Describe Plus Correction method for Chrome in short. 03 

 (ડ) િોમ ધ ત  મ ્ેની પ્લસ કરકેશન પદ્ધવત  ્ાંકમ ાં સમજાવો. ૦૩ 
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